
Xilinx fgrst med 65 nm FPGA-
teknologi
Californiske Xilinx har udvidet sin populere Virtex familie med FPGA'kredse i 65 nm CMoS-teknologi,
og er dermed endnu en gang fprst pi markedet med programmerbar logik i nyeste halvlederproces

- Mcd oot' nye 65 nm tehnologi fdr vi mulighed, for at tage en endnu ilqrre bid af d.et 22
millior<ler d.ollor ctore ASIC/ASSP-marhed, forudtd Sandeep Vij, der her d.emonatrerer
en wafer fra UMC med de nye 66 nnt FPGA'er

lov), sour Gordon Moore {or-
udsagde hos I'airchild Se-
ruriconductol i midten af
1960'erne, rrenrlig at det var
uruligt for hver ny halvle"
dergeneration at fbrdoble
antallet af transistorer i
IC'erne ved at nedskalere
haivletler$doinetnieni Med
denng skalering har mau
sAlsdes fra midten al'
1960'er til i dag kunnot oge
dbn8iteton af transistorer
tia to transistorer/mm'? til
tre millioner transistorer/
urrnt. I)en hpje integratiou
giver en rekke fordele, sA-
som flere funktioner pd en
chip, bedre performance,
ctorro pAlidelighed, minia-
turisering og lavere kost-
pris. Dot giver rnulighed fbr
at, bvgge kompakt elektro-
uikwlstyr med avancerede
funktioner ti l  relativ lav
prrs.

Det  e r  i kke  kun A l l l0 -
kredre og cualon IC'er, du
er pA lbrkant, med den nye
geleration af halvlederpro-
cesser. OgsA FPGA (field

prograurrnaLrle gate array)
kredsene fplger godt med,
ide t  ca l i fo rn iske  X i l inx
(www.x i l inx .cor r r )  ny l ig t
har denronstreret de ftrste
FPGA-chips i sin nye 65 nm
generation af Virtex fami-
lien. Xilinx er dermed end-
nu en gang fprst pA marke-
det rned FPGAeT i den nye-
ste halvledergeometri, lige-
som man var det med g0 nm
teknologien i Virtex-4 seri-
en for to Ar siden. Bnheder-
ue i Virtex familien er i dag
de mest udbredte FPGAeT
pA markodet, og har siden
lanceringen i slutningen af
t990'erne opndet et akku-
muleret salg pA over 4 nil-
l iarder dollar. Virtex FP-
(iAerne er blevet en popu-
lar platform for en bred
vifte af hojtydende applika-
tioner, sAsorn tridlgse base-
sLationer', rretvarks- og tele-
hon- in f ras l ruk tu len ,  v i -
deo- og audioudstyr, indu-
striel kontrol etc. Specielt
har Xil irrx haft succes rned
90 nm Virtex-4 serien, og

har  t i l  da to  levcrc t  mere
end l0 rnillioner enheder af
denne type.

- Virtex-4 i 90 nrn tekno-
logi var den fprste F'PGA,
hvor der blev anvendt tre
typer af gateoxider, sA det
blev muligt selektivt at op-
timore enheden for perfor-
mance, power og Epending,
og denne form for innovati-

nologi er skaleret til 65 nm
generationen, hvor effekt-
forbruget endnu en gang er
halveret (i forhold til 90
nm), og samtidig er kerne-
spendingen reducelet lia
r,2 V (90 nm) ti l  1 V (65
nm). Ilgjere perforrnance
opnds gennem at oge $ilici-
um atonernes mobilitet ved
at pdtrykke et stress pA ri-
liciummaterialets overfla-
de. Dermed kan man endre
den sikaldte lattice kon-
stant (separationen rnellem
silicium 4tomerne) og mo-
dulere mobiliteten uden at
oge lakstrgmmen. I NMOS
gores detts ved ilt placere et
lag af nitrid omkring tran-
sietoren, uA der dannes et
tr@kagtigt stress i kana-
len. Atomernes ogede mobi-
litet giver h/jere perfor-
mance, og den lavere opan-
ding giver et reduceret AC
elfektfbrbrug.

For at kunrre udrrytte derr
tir lde spending i transisto-
rerue og undgd IR span-
dingslald, skal alle terrrri-
naler (source, drain og gate
olektroder) i transistoren
trave lav modstand. Dorfor
har det veret npdvendigt at
erstatte eldre sil ikat nrate-
rialer (for eksernpel kobolt
auvendt i 90 nm) urcd uik-
kel i 65 nnr CMo$-teknolo-
gien, hvor den fysiske gate-
lengde kun er 40 nm. If/lge

firrm i slutningen af
t990 erne rned lanceringen
af Virtex-Il familien, sonr
har en struktur, der g/r det
muligt at inkorporere hir-
de IP (intellectual property)
kcruer. Den naste genera-
tion, Viriex-Il Pro, ulnyt-
lede denne teknologi ved at
integrere IBM PowerPC
kernen og multi-gigabit
tlansceivere, og det blov no-
get afet vendepunkt for an-
vendelsen af !'PGA'er i ap-
plikationer, som kraver se-
rielle highspeed tbrbindel-
ser, DSPlunktionalil;et og
onrbedtlede processoren
Med Virtex-4 fanil ien blev
rlette koncept, yderligere ud-
bygget rned tre s6kaldte do-
rnaneoptimerede platfor-
ure, hvor dcsignerne kan
valge det optimale nix af
ressourcor l 'or at opn6 den
hojeute lunklionalitet og
perforurarrce ti l  laveste
hostpris. Det drejer sig trn
LX platformon optiurerot
firr logik, SX-platlbrmon op-
tirneret lbr DSP-frurktiora-
titet og FX-platlbrmen opti-
urclct for serielle l/O-for-
bindelser og CPU-kraIt.

l)ette koncept blivcl vide-
reliart i den nDslc goncrati-
on aIViltex platf 'olrne base-
ret pd 65 nrn teknologierr,
som er softwarekompatibel
mod dc eksisterende Virtex
genera t ioner ,  og  hvor  IP

Af Jprgen Sorluit-
Larsen. (Monteret.
cHlfforhibiil" "' t-''

llalvledorgcorpetrion i dc
irrtegrerode krodse bJivor
staclig {inere, og flere af de
fbrende halvlederproducen-
tel er nu i stand ti l  at ]evere
lC'er i t i5 nanorncter CMOS-
tcknologi, som i dag er sta-
te-of-the-art inden for halv-
leclerprocesseme. Ved at.
gore gcouretriel i IC'ernc
rnintlre og mindle har halv-
lederindust,rien l ige sidur
tiourlrornston af de forste
inl,egrerede hredse fbr over
lyrre dr sidert veret i stand
til, stort set hvert andet Ar,
ai fbrdoble aniallet af tran-
siutoler pA en chip. IO'erne
har sii ledes fulgt den ud-
vikli lg (ogsA haldet Moore's

Her <letnonttreres to 300 tunL walbre fra hho- 
'lb*hilta 

og UMC tantl et clenutboord mc<J
.len nle genetati.nt af 65 nnt Virtex FPGAbT

ou vil vi fbrtsette i t len nye
ti5 nAr goneration, tottalte
fi lrrraets vice president lbr
global marketing, Sandeep
Vij, pA en topkonference fbr
del globale elektronikfag-
preuse i Monterey, Califor-
nien, USA ultimo fi:bruar.

Effektforbruget
halveres
Med iltrorluktioncr) af t.ri-
ple oxid teknologien i 90 nru
genelationen var Xilinx i
utand ti l  at halvere det sta-
tiske eflektfbrbrug i fbrholcl
lil den fbregAende generati-
un af FPGller. Denne tek-

Xil inx h*r arrveutlelsen af
r r ihke l  s i l i ka t  og  low-k  r i i -
elektrihun givet betydelige
tbrbedringer i 65 nrn pro-
cessen, spccielt nred hensyn
{.i l perlbrmance og eflekt-
fbrbrug.

De nye 65 nrn Xil inx [, 'Pr
GA'er bliver producerct pA
30O mm walere hos japan
ske Toshiba og taiwanskc
UNIC, sou ti lsarnmen har
en kapacitet pd over 15.000
wafere pl- mdned.

Optimerede platfbrme
Xilinx introducerede mar-
kedets lbrste !'PGA-plal-

kclrrer kan genblugeu i  al le

- Derr ogede perf i rmarrcc
og tavelc kostpr is,  sorr karr
opnAs gcnuem avartcerede
p r o c e s t , e k n o l o g i e r ,  h a  r
medltrri, at tsPGA-kredsene
t r a n p J e r  i n d  p d  n y e  o m r d -
d e r ,  s i s o u r  D S P ,  s e r i e l l e
h i g h - s p e e d  o g  e u r t r e d d e d e
applikzrtioncr. l)cnne trend
vi l  yderl igcre bl ive aceelere
rel ,  med vor nye 65 nm tek
nologi og givc os nrtr l ighed
{irr at ltrge en eldnu stgrrc
bid al  det 2? ur i l l iarder dol-
lar s lore ASIC/ASSP nrar '
kcd, { i r rrulsd l iandeep Vi j .

Xilit*' produhtchef,'tim Heorken, d.emonslrerer her et eheentpel pd. en optinteret Virtet
FX pletfornr nred 1O Gbitlt serdes t\dnsceiuere
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